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・赤外分光分析（ナノスケール空間分解能）
nanoIR,  　　　　　　 , ラマン

・熱分析
　　　DSC,TG-DSC, TMA, ﾃﾞｨﾗﾄﾒｰﾀｰ,DMA, nanoTA



熱分析
　・局所熱分析（nanoTA）　＊測定温度範囲：室温～350℃　＊ガラス転移、軟化点、融解、転移温度

●多層ﾌｨﾙﾑ(4層)各部熱分析　＊ﾌｨﾙﾑ全体厚さ30ﾐｸﾛﾝで
各層がﾅｲﾛﾝ、PET、2種のLDPE

●多層ﾌｨﾙﾑ転移温度ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ ＊各層が明確

●ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ/PMMAﾌﾞﾚﾝﾄﾞ試料
　　　　　
　　　　＊ﾏﾄﾘｯｸｽとﾄﾞﾒｲﾝが明確

●医薬品の転移温度ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ

　　　　＊ｱﾓﾙﾌｧｽ部と結晶部が明確

●7ﾐｸﾛﾝ径ﾄﾅｰ一粒内部分析



示差走査熱量分析　（DSC, MDSC）
●DSC(示差走査熱量分析）　
＊測定温度範囲：-180～500℃　　　昇温速度：1℃/分～100℃/分
＊ ｶﾞﾗｽ転移、結晶化、融解、酸化時間(OIT)、比熱、硬化反応

●PET試料昇温/降温/昇温測定 ＊1stﾗﾝと2ndﾗﾝの比較

●PET試料冷却速度による結晶化の違い ●PET/ABSﾌﾞﾚﾝﾄﾞ試料MDSC測定

＊ﾄｰﾀﾙ/ﾘﾊﾞｰｼﾝｸﾞ/ﾉﾝﾘﾊﾞｰ　
　　ｼﾝｸﾞﾋｰﾄﾌﾛｰを分離

＊ﾘﾊﾞｰｼﾝｸﾞﾋｰﾄﾌﾛｰからPETと　
　ABSのｶﾞﾗｽ転移が明確

●温度変調DSC(MDSC)によるPET測定

●MDSC（温度変調DSC）
　　　：ﾄｰﾀﾙ/ﾘﾊﾞｰｼﾝｸﾞ/ﾉﾝﾘﾊﾞｰｼﾝｸﾞﾋｰﾄﾌﾛｰ　
＊測定温度範囲：-60～400℃　　　昇温速度：1℃/分～10℃/分
＊ ｶﾞﾗｽ転移,結晶化.融解,酸化時間(OIT),比熱,硬化反応,ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ緩和



示差走査熱量分析（Chip-DSC, PDSC）
●　圧力DSC（P-DSC）

＊結晶化の違いが明確

●PETﾎﾞﾄﾙ種類の違いによるDSC測定結
果

●PET試料の昇温測度依存性

＊昇温速度の違いによりTg,
　ｶﾞﾗｽ転移が大きく変わる。
　最高昇温速度は1000℃/分　　
　まで可能。

【仕様】　

　+　【応用】　・酸化時間測定　ｸﾞﾘｰｽ/潤滑油/食用
油

 ・圧力下測定　

●Chip-DSC
＊測定温度範囲：-150～600℃　　昇温速度：1℃/分～1000℃/分
＊ ｶﾞﾗｽ転移,結晶化,融解,酸化時間(OIT),比熱,硬化反応,ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ緩和



高温DSC　（HDSC）
　　＊測定温度範囲：室温～1550℃
        ＊ｶﾞﾗｽ転移,結晶化,融解,酸化時間(OIT),比熱,硬化反応,ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ緩和

●各種標準試料測定 ●磁気フェライト測定



熱重量・示差熱分析（TGA, TG-DSC/DTA）　

●ｼｭｳ酸ｶﾙｼｳﾑのN2中とAir中の測定

●各種ﾎﾟﾘﾏｰの温度安定性検査測定

●高温TG-DSC測定

●高温TG-DSC測定

●TGA
＊測定温度範囲：室温～1000℃
＊重量変化

●TG-DSC
＊測定温度範囲：室温～1550℃
＊重量変化,ｶﾞﾗｽ転移,結晶化,融解,酸化,分解



機　器

●　赤外分光分析
・nanoIR（ﾌﾞﾙｶｰ/ｱﾅｼｽｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾄ)
・mIRage（ﾌｫﾄｻｰﾏﾙｽﾍﾟｸﾄﾛｽｺﾋﾟｰ)

●　熱分析
・nanoTA （ﾌﾞﾙｶｰ/ｱﾅｼｽｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾄ）
・DSC　 ﾃｨｰ･ｴｲ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾄ（米国）
・MDSC ﾃｨｰ･ｴｲ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾄ（米国）
・Chip-DSC ﾘﾝｻﾞｲｽ（独国）
・HDSC ﾘﾝｻﾞｲｽ（独国）
・TGA ﾃｨｰ･ｴｲ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾄ（米国）
・TG-DSC ﾘﾝｻﾞｲｽ（独国）
・TMA ﾃｨｰ･ｴｲ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾄ（米国）
・ﾃﾞｨﾗﾄﾒｰﾀｰ ﾘﾝｻﾞｲｽ（独国）
・DMA ﾃｨｰ･ｴｲ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾄ（米国）
・LFA ﾘﾝｻﾞｲｽ（独国）
・THB ﾘﾝｻﾞｲｽ（独国）


